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= Back Plate x 1 5C = Crossbar x 1

Precautions

1.Keep and store the product away from the
reach of children.

2.Check the component list and condition of the
product before installation. If there is any pro-
blem, contact the shop where you purchased
to get a replacement or refund.

3.RAIJINTEK Co., Ltd. is not responsible for any
damages due to external causes, including but
not limited to, improper use, problems with elec-
trical power, accident, neglect, alteration, repair,
improper installation, and improper testing.

4.CPU and motherboard are subject to damage
if the product in incorrectly installed.

ﬁﬁﬁt@‘;}%ﬁ = Back Plate x 1 = Quersteg X 1

= Barre transversale x 1
barra transversal x 1
= Barra Trasversale x 1
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= Back Plate x 1

= Placa trasera x 1

= Back Plate x 1
«N\wITL—hk x1
= ER X1

= 3aaHaa naHensb x 1
=IO x 1

= Placa traseira x 1

Before installation, check the hole position
of M/B; Intel LGA775, LGA115x or LGA
1366; AMD AM2, AM2+, AM3 or AM4.

Priifen Sie den zu installierenden Sockel

Aim the holes of back plate to the holes of MB, then let
Knurled threaded screws through back plate and MB

Passen Sie die Lochfiihrungen der Backplate mit denen des

Use metal nuts to fasten back plate and
MB

Verwenden Sie die Metallmuttern um

VorsichtsmaRnahmen FRBEE :m‘s’t“a':lt:t‘ii:s'i‘aixplm ¢ = _E:;‘v:f:ets};:r:ﬁ‘l:c;e:““ / des M/B; Intel LGA775, LGA115x oder MB‘s an, schieben Sie dann die Gewindeschrauben (Nr. 8) die Backplate und das MB zu fixieren.

1.Kindersicher aufbewahren. = us = o = T &= . § 0 i

2.Prufen Sie vor der Installation die Komponentenliste ‘~f”j%3§5§§’i ﬁﬁ:ﬁiiﬁ?@’” = Barre de fixation x 1 = Vis moletées x 4 \ LGA 1366; AMD AM2, AM2+, AM3 oder durch die BaCkplate und das MB.
und den Zustand des Produktes. Sollte es dabei 2.ZERIABRETHERRERINT - WEER AM4 vor der Installation.
ein Problem gegen, wenden Sie sich an lhren B BMECRENEENRHRRAENR
Héndler zwecks Austauschs bzw. Riickerstattung. BERE -

= Clip de montaje x 1 ¢ . = Tornillos roscados estriados x 4

= Clip di montaggio x 1 g = = Controdadi zigrinati x 4
3.RAIJINTEK Co., Ltd. haftet nicht fiir Beschadigungen - o . - W RIITAVTI) T x 1 = RIVE x 4
durch duRere Einfliisse, einschlieRlich aber nicht 3.RAUINTEKA ST F [R5 SR RS2 8

beschréankt auf unsachgeméRen Gebrauch, Strom- % - BEENRGIR - MEEZER - BOH = IREHA < - RIRH x 4 -
versorgungsprobleme, Unfall, Nachldssigkeit, B BASH BB BN BB FTEEZ = MoHTaxHble knmumcel X 1 X * BUHT c pesbboit x 4
Modifike_xtionen, Reparaxurep, u_nsachg_ema‘[&e RENAEE 28R =AY 2213 x 1 = 21 LIAF X 4

Installation und unsachgeméBe Uberprifung. 4HAREEENEERRERACRNZEER TS = Clipe de montagem x 1 = Parafuso roscado serrilhado x 4

Vérifiez, avant I'installation, la position Alignez les trous de la backplate avec ceux du socket, puis Utilisez les écrous métalliques pour
des trous correspondant a votre socket; insérez les vis moletées a travers la backplate et la carte fixer la backplate a la carte mere.
Intel LGA775, LGAT15x ou LGA 1366; mere.

4.Bei unsachgemaRer Installation konnen CPU und
Motherboard beschadigt werden.

Précautions

1.Conservez et stockez le produit hors de portée
des enfants.

2.Vérifiez la liste des composants et |'état du produit
avant installation. En cas de probléme, contactez
le magasin ou vous I'avez acheté pour obtenir
un remplacement ou un remboursement.

3.RAIJINTEK Co., Ltd. n'est pas responsable des
dégats dus a des causes externes, y compris mais
non limité &, une mauvaise utilisation, des pro-
blémes d'alimentation électrique, un accident, une
négligence, une modification, une réparation, une
installation incorrecte ou un mauvais test.

4.Le CPU et le carte mére sont sujets a dégats si le
produit est mal installé.

Precauciones

1.Mantenga el producto almacenado fuera del
alcance de los nifios.

2.Revise la lista de componentes y la condicion
de los productos antes de la instalacion. Si hay
algun problema contacte la tienda donde fue

FERE -

Mepbl NpesoCTOPOXHOCTHU
1.XpaHuTe u3genne B HeAOCTYNHOM ANA AeTeN MecTe.
2.MMepeA yCTaHOBKOI NPOBepbTE CMMCOK KOMMOHEHTOB
1 cocTosHMe usaenua. NMpu Hanuuum npobnem,
obpatuTech B MarasuH, rge Bbl npuobpenu
nsgenune, ANA 3ameHbl UK NONYYEHUA BO3MELLEHUA.
3.Komnanua RAIJINTEK Co., Ltd. He HeceT oTeeT-
CTBEHHOCTM 3a yu.\ep6 wnn yﬁbITKI/I, BbI3BAHHbIE
BHEWHWMMW NPUYUHAMMU, BKNIOYAA aBapun, I'IDD6I|EMbI
C 3NeKTPUYECTBOM, HebpexHoe K HenpasubHoe
MCMoNb30BaHNe, MOAUGBUKALNM U3Lenuns, caMoc—
TOATENbHbIA PEMOHT, HenpaBuibHAs YCTaHOBKA
WA HENPaBMbHOE TECTUPOBAHME U3AENMA.
4.Henpasmnbuau YCTaHOBKa u3fenus MOXeT npusectn
K nospexaeHuio LIMY n MaTepnHCcKon naatel.
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= LGA 201x/2066 screw x 4

= LGA 201x/2066 Schrauben x 4

= Vis LGA 201x/2066 x 4

= LGA 201x/2066 Tornillo x 4

= Viti LGA 201x/2066 x 4
= LGA 201x/2066 % x 4
= LGA 201x/2066 12#% x 4
= LGA 201x/2066 BUHT X 4
= LGA 201x/2066 LIAl x 4

= Parafuso LGA 201x/2066 x 4

= Metal nut x 4
= Metallmutter x 4
= Ecrou en métal x 4

= Lifterbefestigung x 4

= Clip pour Ventilateur x 4
los clips del Ventilador x 4

= Staffe per le ventole x 4

= Kpennenus ans BeHTUNATOpa X 4

= Clipe Ventoinha x 4

= Ecrou en métal x 4

AMD AM2, AM2+, AM3 or AM4.

Antes de la instalacion, compruebe la
posicion del agujero de la placa base;
Intel LGA775, LGA115x o LGA 1366;
AMD AM2, AM2+, AM3 o AM4.

Prima dell’ installazione, verificare la
tipologia di socket adottato dalla vostra
Scheda Madre

A VA= VDRI A VR~ EDRITRD
fEERRL T,

Alinee los orificios de la placa posterior con los orificios de
la placa base, inserte los tornillos roscados estriados través
de la placa trasera y MB.

Allineare i fori del backplate relativi al vostro socket, e
posizionate le quattro viti zigrinate, attraverso motherboard
e backplate. Nota: Potrebbe essere necessario rimuovere i
sistema di ritenzione originale sui sistemi AMD.

RINDMEITAD TNy TL—hZEy LRIV CELAA
TLIEELY,

Utilice tuercas de metal para sujetar la
placa trasera y la placa base

Utilizzare | dadi in metallo per ancorare
il backplate alla scheda madre.

ARy TRV ERED NI T L—h
EAVR—FZEEELTLEEL,

= Tuerca del metal x 4 = Tuerca del metal x 4 = Tornillo M3 x 2 o e 2 . 5 = - N 5 J— [ N _ - N

» Dadi in metallo x 4 « Dadiin metallo x 4 ( ¢ « Viti M3 x 2 LRBIFFFEE WL - RERKBEMRILUEN SOSRFSELFEETRE TUSBIRERSREZHTHEE -
debido a causas externas, como, uso indebido, D . gg/bﬁzf X 4 . ;9/&?‘:# X 4 7 7 ( = M3 f\‘/ X 2 N EE*%*& °

problemas con la corriente eléctrica, accidentes, K - EMIRE x 4 - ZEIRE x 4 , = M3 82k x 2 \

negligencias, alteracion, reparacion, instalacion 4 cpy 2 plol2S= =2M=ta XS HZ0HA = MeTannuyeckas raiika x 4 = MeTannuyeckas ranka x 4 = M3 BUHT X 2
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comprado para que le reemplacen el producto 3. RA|JINTEK A
o le devuelvan su dinero. Of[H 3t Q!
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Mepep, yCTaHOBKOﬁ npoBepbTE COOTBETCTBME ConocTaBbTe oTBEpPCTUA 3agHel naHenn ¢ OoTBEPCTUAMU V|CI'IOJ'II>3yI7ITe mMeTanauyeckas ranka gnas

4.El procesador y placa madre pueden sufrir dafio
si el producto es indebidamente instalado.

Precauzioni

1.Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

2.Controllare la completezza della dotazione e le
condizioni del prodotto prima dell' installazione.
Se dovessero esserci parti mancanti o danni
contattare immediatamente il rivenditore per
la sostituzione o il rimborso.

3.RAIJINTEK Co. Ltd.non & responsabile di danni
dipendenti da cause esterne, inclusi uso impro-
prio, problemi con la corrente elettrica, cadute
accidentali, negligenza, alterazione, tentativi
di riparazione o errata installazione/testing.

4.Le CPU e le schede madri possono essere soggette
a danneggiamento in caso di errata installazione.

Precaucdes

1.Manter e armazenar o produto longe do alcance
de criancas.

2.Verifique a lista de componentes e o estado do
produto antes da instalacdo. Se houver qualquer
problema, entre em contato com a loja onde
o adquiriu para obter uma substituicio ou
reembolso.

3.RAIJINTEK Co., Ltd. ndo é responsavel por qualquer
dano devido a causas externas, incluindo, mas
ndo limitado a, utilizacdo indevida, problemas
com energia elétrica, acidente, negligéncia,
alteracdo, reparacdo, instalacdo inadequada e
testagem inadequada.

4.CPU e placa-mae estao sujeitas a danos se o
produto for instalado incorretamente.

b =35 HE x4 : 35 UHEX 4 = M3 LEAE X 2
= Porca de metal x 4 <

= Porca de metal x 4

= Thermal grease x 1

= Wéarmeleitpaste x 1

= Pate thermique x 1

= Pasta térmica x 1

= Pasta Termoconduttiva x 1

= Tepmo-nacra x 1
= AE Jela x 1
= Pasta térmica x 1

= Abstandshalter x 2

OTBEPCTUI MaTepuHCKoW nnathl; Intel LGA
775, LGA115x nan LGA 1366; AMD AM2,
AM2+, AM3 nnun AM4.

X HAEE 7Y AXNE SotN .

Antes da instalacdo, verifique a posicdo dos
furos na placa-mae: Intel LGA775, LGA
115x ou LGA 1366; AMD AM2, AM2+,
AM3 ou AM4.

MaTepVIHCKOl‘;I nnaTtbel U BCTABbTE pe35603ble BUHTbHlI Yyepes
3a4HI0K0 NaHeslb U MAaTEPUHCKYO NnaTy.
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Alinhe os furos da placa traseira, com os furos da
placa-mde, em seguida, insira os parafusos rosqueados
serrilhados através do backplate e da placa-mae.

KpenneHuna 3afHeli NaHenn K MeTanInyeckmnx
raek.

=5 UEZ HEw s
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Use as porcas de metal para fixar o
backplate a placa-mae.




Then, aim the holes of mbunting—clip to the Knurled
threaded screws, then slip over the clips to the screw, and
use metal nuts to fasten.

Setzen Sie dann die Clips auf die Schraubfiihrungen und
verschrauben / fixieren Sie diese mit den Metallmuttern.

Alignez les trous des barres de fixation avec les vis
moletées, puis insérez les plaques sur les vis, et utilisez les
écrous métalliques pour fixer I’ensemble.

Luego, alinee los orificios del clip de montaje para los
tornillos roscados estriados, luego deslizar sobre los clips
para el tornillo, y utilizar tuercas de metal para sujetar.

Quindi, posizionare le clip di montaggio come indicato in foto,
e fissare le stesse con in controdadi zigrinati, aiutandovi con
un cacciavite.

RIVTAVT )y TH=RIVMCELRAHGH EHSAZIVFY
TEELTLIEE L,

BNMEAZEREMEREBRIELS  TRAEBREHE -

3aTeM, NoCcTaBbTe MOHTAXHbI€ KUMCHI Ha pe3b6OBbIe BUHTbI N
3aKpenunTe KJUMCbl Ha BUHTaX C NMOMOLLbIO MeTa/JINYeCKnUX
raek.
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Em seguida, alinhe os orificios do clipe de montagem aos
parafusos serrilhados, deslize os clipes sobre os parafusos,
e use as porcas de metal para fixar.

Fasten screws tightly onto MB. Aim the holes of Intel
mounting-clip to the screws, and slip over the clips to the
screw. Then, fasten the metal nuts onto screws.

Befestigen Sie die Schrauben gut auf dem MB. Richten Sie die
Lochfihrungen der Intel Mounting Clips auf die Schrauben
aus, und setzen Sie diese auf (Siehe Bild). Setzen und ziehen
Sie dann Metall-muttern auf und ziehen Sie diese fest.

Installez fermement les vis sur la carte mere. Alignez les
trous des barres de fixation Intel avec les vis installées sur le
socket, puis glissez les barres sur les vis. Enfin, serrez les
écrous en metal sur les vis pour fixer I'ensemble.

Apriete los tornillos firmemente en el MB. Apunte los
orificios de montaje del Intel-Chip con los tornillos, deslizar
los clips en los tornillos. Apretar las tuercas metalicas en los
tornillos.

Fissare solidamente le viti rigate sull MB. Allineare le
forature della lastra di montaggio con le viti rigate, fissare il
tutto con le madrevite.

A VR—RIERVEBED CLIEEVN XTI T4 77 )y T %
FINCELIRAI ARV F Y FTRES TLIEELY,

R MHBEEIMRNE - BHNEZBEHK  BETBIRIE
HEE -

3aerI'IVITe BUHTbI NJIOTHO K MaTepMHCKOﬁ nnartbl. YCTaHOBUTE
MOHTaXHble Kauncel Intel Ha BWHTLI, 3aTem 3aKkpenute C
MOMOLLbIO MEeTaNTNYECKUX raek.

HIT2E 20 DEAZLICH JFAMS LEALO S2HAIR!
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Aperte os parafusos firmemente na placa-mae. Alinhe os
furos da clip de montagem Intel aos parafusos, e deslize os
clipes sobre os parafusos. Em seguida, aperte as porcas de
metal sobre os parafusos.

Please clean the surface of CPU before
applying the thermal grease, then apply
thermal grease evenly on CPU.

Reinigen Sie die Oberflache der CPU
bevor Sie die Warmeleitpaste auftragen.
Tragen Sie dann diese gleichméaRig auf
die CPU auf.

Nettoyez la surface du processeur, puis
étalez la pate thermique de maniere
homogéne

Por favor, limpie la superficie de la CPU
antes de aplicar la pasta térmica, a
continuacion, aplique la pasta térmica de
manera uniforme en la CPU.

Quindi , pulire con cura la superfice della
CPU, prima di applicare la pasta termica
per un ottimale scambio termico.

CPUDKREAHFEICLTHERS ) A%ECPUIC
BERITESTLREEL,

FERERE

AIFE B RCPURE » BNEE
BER IHERE

BI99FRECPUL -

MoxanyicTa, 04UCTUTE MOBEPXHOCTU MPOLLECcopa
nepej HaHeCeHWeM TepMomnacTbl, a 3aTem
HaHecWTe TepMoMacTy pPaBHOMEPHO Ha
npoueccop.
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Por favor, limpe a superficie da CPU antes
de aplicar a pasta térmica, em seguida,
aplicar pasta térmica uniformemente sobre
CPU.

Before installing the Heat-sink on the
CPU, please tear the protective film off.

Ziehen Sie den Schutzfilm vorsichtig
vom Heatsink ab, bevor Sie diesen auf
die CPU aufsetzen.

Avant d’installer le radiateur sur le
processeur, pensez a enlever le film de
protection.

Antes de instalar el disipador de calor
sobre la CPU, por favor rasgar la pelicula
protectora.

Prima di applicare il dissipatore, sara
necessario rimuovere il film protettivo
dall’ area che andra a contatto con la
CPUA

CPUICt Y h T BHIIC. E— bV ERED
RET IV LEHDLTEE L,

1S BB 28 R ED AR FEROAR T BE o (REEAGHN
BT OGBS E R CPUL »

Mepen ycTaHOBKOW pagvatopa Ha npoLeccop,
CHUMWTE, NOXANYNCTa, 3aLUNUTHYIO MIEHKY.
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Antes de instalar o dissipador de calor
sobre a CPU, por favor, remova a pelicula
protetora.

Cross the crossbar thru above the Heat-
sink base, and aim the raise points of
crossbar to holes of Heat-sink base.

Legen Sie den Quersteg mittig tiber die
Heatsinkbase (siehe Foto unten). Achten
Sie auf dabei auf die Lochfiihrungen des
Querstegs und den Lochfiihrungen des
Heatsinks, diese sollten einrasten.

Positionnez la barre transversal sur la base
du radiateur en faisant correspondre les
reliefs présents sur les deux surfaces.

Cruce el travesafo a través encima de la
base del disipador de calor, y alinee los
puntos planteo de travesafo a los agujeros
de la base del disipador de calor.

Posizionare la barra trasversale attr-
averso il dissipatore, allineando i fori di
quest’ultima a quelli presenti sul diss-
ipatore

JARN—DREEEE E— b I DINITHSD
AATLIREL,
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YcTaHoBUTE nepeknagauHy Hag 6asoin

paauaTtopa, Tak, 4Tobbl BbiCTynawuue

3/1eMeHTbI Monasau B OTBEpPCTMs Ha base

paaunartopa.
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Insira a barra através da base dissipador
de calor, e alinhe os pontos de eleva¢do
da barra com os orificios da base do
dissipador.

Aim the holes of crossbar to the pillar
holes of mounting-clip, then use screw
driver @ and M3 screws to fasten cross
bar and mounting-clips

Setzen Sie den Kiihlkérper auf die CPU
und verschrauben Sie den Quersteg mit
den Mounting Clips, nutzen Sie dafiir einen
Kreuzschrauber und die M3 Schrauben
(siehe Bild).

Alignez les trous de la barre latérale avec
ceux des barres de fixation préalablement
insérées, et utilisez les vis M3 (tournevis +)
pour fixer 'ensemble.

Alinee los orificios del travesafio a los
agujeros de los pilares de clip de fijacion,
utilice un destornillador @ y los tornillos
M3 para fijar la barra transversal y clips
de montaje.

Quindi, posizionare il dissipatore sulla CPU,
allineando | fori della barra trasversale alle
opportune filettature presenti sulle clip di
montaggio, ed utilizzando un cacciavite a
croce, fissare il dissipatore con le viti M3.

JOARN=—DNREI IV TAVIT ) TDRY
TEEDE TIARZA/\—(M3) TR %K
B IORN—ZEELTLEEL,
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YcTaHOBMTE pagnaTop Tak, YTobbl 0TBEPCTUSA
nepeknagmnHbl CoBrnasa C OTBEPCTUSAMU Ha
CTONBMKAX MOHTAXHbIX K/IMMCOB, 3aTEM C
noMoLLbo OTBEPTKMED 1 BUHTOB M3 3akpenuTe
nepeknagnHy ¥ MOHTAXHbIE KAUMChI
Jelld UM Jtgs 2o s2
JbAZNSl LEAF 2D H =0

X SCt0IHZ M3 LIAIE Jtere <
NASLICEH

Alinhe os furos da barra aos buracos pilar da
clipe de montagem, em seguida, usechave de
fenda @ e parafusos M3 para fixar a barra
e clipe de montagem

Insert fan clips onto holes of fan. Utilize
fan clips to buckle fan securely onto
heat-sink.

Setzen Sie die Lufterhalterungen auf die
Lochfiihrungen des Lufters. Driicken Sie
vorsichtig die Lufterhalterungen nach
unten um den Liifter and den Heat-Sink
zu befestigen.

Insérer les support ventilateurs dans les
trous du ventilateur. utiliser les support
ventilateur pour fixer correctement le
ventilateur au dissipateur.

Inserta los clips en los orificios del
ventilador. Empuje con firmeza los clips
del ventilador hasta que llegue al cierre
de seguridad en el disipador.

Inserire le clip nei fori delle ventole.
Utilizzare le clip per assicurare la ventola
al dissipatore.

TPy )T T DIICAND, 77
Iy TTI7ER— NI VO REES B,

HEBROKRARRL - MEBRIOEE

BcTaBbTe KAMMChI B OTBEPCTUAX BEHTUAATOPA.
Mcnonb3yinte Kauncbl 4Tobbl HaLEXHO
3aKpPenuTb BEHTUIATOP K pagmaTopy.

Insira clips nos furos da ventoinha.
Utilize os clips para segurar a ventoinha
firmemente no dissipador de calor.




